
Customer approve

Drawn

Checked

ApproveScale 1:1

Part No

Drawing No

Drawing Title

第三视角

Model No

Unit MM

Page 1/1

9E-3M067-1495B SZA6201

D-RD-031-24

盲孔成品 A3曾运鹏

周家乾

唐锐

CONTENT

NEW

N

E

A

M

NO. DATE

20240708

D

RoHSREACH无卤

保密等级 秘密

符合客户

环保要求

符合《MSP-L-008-001 有毒有

害物质管控标准》

GND

GND

ID-识别电路

NC

Scale 10:1

NOTES:

1.Display Type: a-siTFT ;

2.Backlight: 18-chips LED, 3 Strings of 6;

3.Driver IC:ICNL9916AC-02；LCD：B8 BV067BRQ-L10

4.Operating temp: -20°C ~ +70°C;

   Storage temp:  -30°C ~ +80°C;

5.VIEWING DIRECTION: ALL;

6.Supply voltage range:I/O supply voltage (IOVCC):1.8V;

  Analog supply voltage: VSP 6.0V ; VSN -6.0V ;

7.Connector Type:  ;

8.General Tolerance: ±0.2;

9.Warpage: ≤0.30mm;

10.LCM Luminance(Center Point):500typ/425min,

IF=20mA/LED,V=2.7~2.9V/LED;

11.White (X,Y): x=0.300±0.02,y=0.313±0.02(点亮5分钟测量) ;

12.LCM 对比度: 1100Min; 响应时间:30ms Max@常温@W/O 3Gamma ;

13.LCM NTSC: 78%min,83%Typ;

14.flicker: ≤-30db；

15.Uniformity 23points: 均匀性80%(MIN),85%(TYP);

16.FPC孔铜厚度：8-25um;过孔0.1/0.3mm;FPC镀层厚度：镍厚2.5-6um,金厚0.05-0.125um;

   BTB: 金镍层厚度Au≥0.1um；Ni≥1um;0201零件推力：≥0.5kg、0402零件推力：≥0.6kg、BTB(40pin)推力：≥4kg;

17.MIPI阻抗:90±10%Ω；

18.* critical dimension,100% check; # critical dimension, process control,inspection 2pcs/(line*2H).

19.reference dimension:(     ); “   ”BLU OD 测量取点位置

20.Recommended Case Open Area should be less than Module V.A。

21.CONFORMITY WITH ROHS

22.RECOMMENDED CELLPHONE WINDOW SIZE:0.35mm FROM LCD A.A AREA;

23.背面油墨（白色印刷字符，定位线除外）达因值要求如下：

酒精擦拭前达因值≥32A（Arcotest 达因笔，5秒内不收缩），判定OK；若酒精擦拭前有收缩，且收缩超过20% （即低于32B），判定NG；

若酒精擦拭前有收缩，且收缩不超过20%（即32B），需复判；复判方式：用酒精擦拭后要求≥36A（Arcotest 达因笔，5秒内不收缩）

24.盖板正面保护膜正面保护膜不能超出盖板，需防静电处理,表面电阻:10
9
 ~10

11
 Ω,撕膜静电峰值电压<500V，

摄像孔撕膜静电峰值电压<500V，需测试贴附面和带胶面。

25.环境标准：HSF2.0(RoHS 2.0+HF)，包含ROHS2.0、卤素、REACH、镍释放、法国2025年矿物油要求、国标VOC，

同时需要满足《龙旗有毒有害物质限制清单》最新版本；

*点胶摊开后使用透明盖板与盖板接触区域标示:

X1（点胶区域-玻璃边缘）0.8mm Max管控，允许溢胶

max 0.2mm，不可溢到TFT背面;,(首件0.6mm MAX,不允

许溢胶)

X2（点胶区域~ 边缘）首件&抽检按1mm MAX管控，

不允许上 ；

Y1（点胶区域-CF边缘）不允许上CF，不能上POL，按

0.8mm Max管控,(首件0.6mm MAX,不允许溢胶)

Y2（点胶区域-玻璃边缘）0.8mm Max管控，允许溢胶

max 0.2mm，不可溢到TFT背面;(首件0.6mm MAX,不允

许溢胶)

硅酮胶与CG粘接面积≥硅酮胶总面积的80%

单层玻璃硅酮胶点胶区域位置示意图
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